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Abstract (en)
The method involves separating a coolant mixture into a lower boiling coolant mixture fraction (8) and a higher boiling coolant mixture fraction (5),
which is compressed in an intermediate pressure. The lower boiling coolant mixture fraction is compressed in an end pressure of a coolant mixture
circuit. The higher boiling coolant mixture fraction is pumped in a pressure of the lower boiling coolant mixture fraction, and cleaned with the lower
boiling coolant mixture fraction before or immediately at beginning of indirect heat exchange by a heat exchanger (E1).

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum Abkuhlen eines ein- oder mehrkomponentigen Stromes, insbesondere einer Kohlenwasserstoffreichen Fraktion, durch
indirekten Warmetausch mit dem Kéltemittelgemisch eines Kaltemittelgemischkreislaufes beschrieben, wobei das Kéaltemittelgemisch wenigstens
zweistufig verdichtet wird und in eine tiefersiedende, auf den Enddruck des Kaltemittelgemischkreislaufes verdichtete Kaltemittelgemischfraktion
und in wenigstens eine hdéhersiedende, auf einen Zwischendruck verdichtete Kéltemittelgemischfraktion aufgetrennt wird. Erfindungsgeman wir die
héhersiedende Kéltemittelgemischfraktion (5) auf den Druck der tiefersiedenden Kaltemittelgemischfraktion (8) gepumpt (P11) und vor dem oder
unmittelbar zu Beginn des indirekten Warmetausches (E1) mit der tiefersiedenden Kaltemittelgemischfraktion (8) vereinigt.
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